
企業概要

取材の現場から

ものづくり技術

1円玉ほどのサイズのUSBカメラ

小
型
モ
ジュ
ー
ル
の
封
止
技
術

　
カ
メ
ラ
に
は
レ
ン
ズ
か
ら
入
っ
た
光

を
電
気
信
号
に
変
え
る
イ
メ
ー
ジ
セ
ン

サ
ー
と
呼
ば
れ
る
半
導
体
部
分
や
、
信

号
処
理
を
行
う
回
路
基
板
が
あ
り
ま
す
。

従
来
こ
れ
ら
の
部
品
を
接
合
す
る
技
術

は
、
ワ
イ
ヤ
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
呼
ば
れ

る
手
法
を
用
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

回
路
基
板
の
上
に
イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ
ー

を
の
せ
て
ワ
イ
ヤ
ー
で
繋
い
で
い
く
と

い
う
や
り
方
で
、
ど
う
し
て
も
一
定
以

上
の
大
き
さ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
当
社
で
は
、
フ
リ
ッ
プ
チ
ッ
プ

実
装
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
、
イ
メ
ー
ジ

セ
ン
サ
ー
を
ひ
っ
く
り
返
し
ワ
イ
ヤ
ー

を
使
用
せ
ず
に
直
接
基
板
と
接
合
す
る

技
術
を
用
い
て
、
従
来
よ
り
も
小
さ
い

カ
メ
ラ
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
製
造
を
実
現
し

ま
し
た
。
部
品
の
封
止
に
使
わ
れ
る
樹

脂
は
、
熱
だ
け
で
な
く
光
を
使
っ
た
硬

化
が
可
能
で
、
不
必
要
な
部
分
に
ま
で

樹
脂
が
流
れ
て
く
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
各
部
品
は
ミ
ク
ロ
ン
単
位

の
幅
で
接
合
さ
れ
て
い
る
た
め
、
し
っ

か
り
と
接
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
見

極
め
が
難
し
い
の
で
す
が
、
当
社
で
は

生
産
効
率
の
良
い
、
作
り
や
す
い
技
術

の
改
善
を
日
頃
か
ら
実
践
し
て
お
り
、

補助事業のきっかけ

・2008年に半導体の組み立てを中心に、モジュール小型化のための受託開発、試作などの事業をスタートさ
せた。立ち上げ当初よりカメラモジュールの小型化ニーズがあることを把握しており、技術構想も持っていたこ
と、社内の生産体制も安定してきたことから、それらを実現させるための機械装置をものづくり補助金で購入
した。

事業計画の概要

・光学機能の一部を備えたフリップチップ実装と呼ばれる構造による業界最小センサーの実装工法と製造装
置を開発し、超細径が要求される医療・工業用内視鏡カメラ市場への展開を目指した。

事業化状況

・本事業及びその後のカメラモジュール開発により、センサー、カメラモジュール関連の受託開発や試作が増
加している。
・センサー・カメラモジュールの小型化を更に追求し、事業の柱に育てている。

社
名
に
も
な
っ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
実
現
す
る
た
め
の
封
止
技
術
を
開
発
。
こ
れ
に
よ
り
米
粒
サ
イ
ズ
の
モ

ジ
ュ
ー
ル
で
も
安
定
し
て
接
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
補
助
事
業
で
開
発
し
た
技
術
を
活
用
し
、
新
た
な
市
場
開
拓

を
目
指
す
。

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
封
止
技
術
で
カ
メ
ラ
モ
ジ
ュ
ー
ル
の

小
型
化
を
実
現

事業者名:マイクロモジュールテクノロジー株式会社　事業年度:26年度 ７
Case

導入したフリップチップ実装システム（高精度塗布機）

左/代表取締役の原園 文一氏　右上/米粒サイズの内視鏡用センサー　右下/フリップチップ実装見本　接
合技術に当社のノウハウが詰まっている

「特許は課題を解決するための手段」と話す原
園社長。作るのに手間がかかる、ゴミが入ってし
まうなどの課題を解決するためには、当たり前の
作り方であっても真面目に疑い、ちょっとした工
夫を積み重ねていくことが大事だという。オンリー
ワンの技術で特許を取得し、新市場開拓を目
指す好事例である。

1,200万円

27人

代表取締役　原園 文一

2008年5月

〒230-0045
横浜市鶴見区末広町1-1-40
横浜市産学共同研究センター内

045-510-3080

その他の電子部品·デバイス·電子回路製造業

マイクロモジュールテクノロジー株式会社

半導体ベアチップ実装をコア技術とした回路実装基
板の小型化・モジュール開発、実装モノづくり技術の
開発を主体に行う研究開発型企業として2008年５月に
設立。現在、エレクトロニクス製品の回路実装基板は
表面実装技術や挿入実装技術によるものが多くを占
めている。半導体デバイスをベアチップで直接プリント
基板に搭載するベアチップ直接実装を幅広い分野で、
高付加価値商品の創造やモノづくり技術（製造業）の
発展、そしてコスト力の強化に貢献している。

安
定
し
た
接
合
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

医
療
業
界
初
の
小
型
カ
メ
ラ

モ
ジュ
ー
ル
を
目
指
し
て

　
小
型
の
カ
メ
ラ
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
特
に

医
療
業
界
で
の
ニ
ー
ズ
が
高
く
、
例
え

ば
脳
の
血
管
内
部
を
カ
メ
ラ
で
見
る
に

は
、
直
径
0.5
ミ
リ
以
下
の
カ
メ
ラ
が
必

要
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
、
こ
の

サ
イ
ズ
の
カ
メ
ラ
部
品
は
製
造
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
接
合
で
き
る
企

業
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
技
術
を
実
現

す
る
業
界
初
の
企
業
と
な
る
べ
く
、
技

術
開
発
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
当
社
は
企
業
間
の
み
の
取
引
で

し
た
が
、
新
た
な
取
組
み
と
し
て
一
般

消
費
者
向
け
に
13
ミ
リ
四
方
の
サ
イ
ズ

の
超
小
型
軽
量
U
S
B
カ
メ
ラ
を
試
作

し
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
に

挿
す
だ
け
で
気
軽
に
撮
影
可
能
で
す
。

フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
近
く
で
撮
影
し
た
り
、

壁
に
く
っ
つ
け
て
定
点
観
測
を
し
た
り
、

普
段
は
撮
影
で
き
な
い
よ
う
な
視
点
で

手
軽
に
撮
影
で
き
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

で
す
。
お
客
様
の
声
を
反
映
さ
せ
な
が

ら
3
0
0
0
円
程
度
の
価
格
で
発
売
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

新
市
場
開
拓
に
向
け
て
、
従
業
員
か
ら

も
積
極
的
な
発
案
が
出
る
よ
う
な
社
内

の
仕
組
み
づ
く
り
を
始
め
て
い
ま
す
。

事業テーマ：業界最小サイズ超小型フリップチップ実装センサパッケージの開発
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